經濟部產業人才能力鑑定企業認同 回函
	公司名稱
	
	統一編號
	

	一級或部門主管姓名
	(非必填)
	主管職稱
	(非必填)

	□本人已閱讀並瞭解「經濟部產業發展署個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書」(詳見註1)，並同意產業發展署在符合告知事項範圍內，蒐集、處理及利用本人的個資。本項同意得以電子文件方式表達。

	聯絡人姓名
	
	聯絡人職稱
	

	連絡電話
	
	e-mail
	

	□本人已閱讀並瞭解「經濟部產業發展署個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書」(詳見註1)，並同意產業發展署在符合告知事項範圍內，蒐集、處理及利用本人的個資。本項同意得以電子文件方式表達。

	地址
	

	傳  真  號  碼
	

	從何得知企業認同訊息:  □iPAS鑑定考試  □iPAS精修班  □說明會活動  □人才媒合服務          □供應鏈專班  □廣宣資訊  ■他人推薦     塑膠中心     

	歡迎貴公司勾選下列鑑定項目(至少一項)，後續將依勾選項目進行人才媒合推薦：
凡勾選鑑定項目並填覆本表單，即代表公司認同經濟部產業人才能力鑑定體系(Industry Professional Assessment System)，願意優先面試/聘用/加薪獲證者，於招募條件加入「優先面試持有經濟部能力鑑定證書者」，並於公司內部宣導，鼓勵員工報考，作為能力考核及訓練發展之參考。
【現正熱烈辦理項目】
	[bookmark: _Hlk155108181]□3D列印積層製造工程師
	□電磁相容工程師
	□電動車機電整合工程師

	□天線設計工程師
	□電路板製程工程師
	□工具機機械設計工程師

	□智慧生產工程師
	□色彩規劃管理師
	□營運智慧分析師

	□感知系統整合應用工程師
	□物聯網應用工程師
	□資訊安全工程師

	□食品品保工程師
	□無形資產評價管理師
	▓塑膠材料應用工程師

	□智慧聯網與工控資安整合應用工程師
	□淨零碳規劃管理師 
	□AI應用規劃師(New)

	
	
	


【民間鑑定項目】
	□LED照明產品工程師
	□LED照明規劃師
	□自動化工程師

	□保健食品工程師
	□電控系統工程師
	□機械工程師

	□機械設計工程師
	□機器人工程師
	□行銷企劃證照

	□塑膠射出成型工程師
	□配管監造工程師
	□複合材料工程師

	□品質工程師
	
	


註1: 經濟部產業發展署個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書
經濟部產業發展署（下稱本署）為了執行經濟部產業創新人才加值推動計畫，將蒐集、處理及利用您的個人資料（下稱個資），謹先告知下列事項：
一、蒐集目的：「078計畫、管制考核與其他研考管理」、「157調查、統計與研究分析」等相關事宜。
二、個資類別：「C001 辨識個人者」、「C061 現行之受僱情形」等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。
三、利用期間：至蒐集目的消失為止。
四、利用地區：中華民國地區及本署辦事處所在地區。
五、利用者：本署及其他與本署有業務往來之公務及非公務機關。
六、利用方式：在不違反蒐集目的的前提下，以網際網路、電子郵件、書面、傳真及其他合法方式利用之。
七、您得以書面主張下列權利： （一）查詢或請求閱覽。（二）請求製給複製本。（三）請求補充或更正。（四）請求停止蒐集、處理或利用。（五）請求刪除。
若有上述需求，請與承辦人員(電話： 03-5915220；E-mail：ipas@itri.org.tw)聯繫，本署將依法進行回覆。
八、您若不簽署本告知暨同意書，本署將無法提供您特定目的範圍內之相關服務。
九、對本署所持有您的個資，本署會按照政府相關法規保密並予以妥善保管。

	                                  左欄蓋印處若不適用 貴公司(部門)印鑑使用管理辦法時，公司章 或 HR部門章
(印鑑及簽名擇一即可)
蓋印處

                                  可由公司承辦窗口於下面欄位簽名：
                                   簽名:____________________ 請留意：簽名者應自行確認可代表公司簽署
                                   日期:____________________


[bookmark: _GoBack]聯繫窗口：郭小姐、謝組長，TEL:04-23595900#415、405，e-mail：tina9175@pidc.org.tw、elmo@pidc.org.tw    2025版
